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ات هوش مصنوعی لبه ز  محور های بینایی عظیم دامنه ای ویژه مدل ساخت تجهی 

 

 

‌عظیم‌دامنه‌مدل ‌اختصاصی‌برای‌‌یکی‌از‌نوآوری (LVM) محور‌های‌بینایی
ً
‌کاملا ‌راهکارهایی های‌مهم‌در‌هوش‌مصنوعی‌هستند‌که

‌این‌مدل‌نیازهای‌ویژه‌صنایع‌مختلف‌ارائه‌می ‌از‌‌دهند. ی عمیقها‌با‌استفاده های‌تصویری،‌‌و‌پردازش‌حجم‌عظیمی‌از‌داده‌یادگی 
‌می‌الگوهای‌پیچیده بهبود چشمگی  عملیات، ها‌نیستند.‌نتیجه‌این‌کار،‌‌شخیص‌آنهای‌عمومی‌قادر‌به‌ت‌کنند‌که‌مدل‌ای‌را‌شناسایی

ی هوشمندتر و کشف فرصت تصمیم  .در‌صنایع‌است‌های نوین گی 

های‌‌شود‌نسبت‌به‌مدل‌باعث‌می‌ها هادی بهداشت و درمان، تولید صنعتی و نیمههای‌خاص‌مانند‌‌ها‌روی‌حوزه‌تمرکز‌این‌مدل
‌بالاتری‌داشته‌با ی‌استفاده‌می‌های تخصصی و هدفمند دادهشند،‌زیرا‌از‌عمومی،‌دقت‌و‌کارایی  .کنند‌برای‌یادگیر

یز و
َ
 Landing AI راهکار پیشنهادی ل

کت‌ و‌پلتفرم‌ارائه)‌ Landing AIبا‌همکاری‌‌لیز شر ‌ابری‌دهنده‌پیشر ن ‌ماشیر  (End-to-End) پایان به پایانیک‌راهکار‌(‌های‌بینایی
یز  لبهافزار  تلفیق سختتوسعه‌داده‌است‌که‌

َ
ز با‌‌ای هوش مصنوعی ل  .سازد‌را‌ممکن‌می LandingLens پلتفرم بینایی ماشی 

‌‌را‌فراهم‌کرده‌که‌می‌محور های بینایی عظیم دامنه مدلسازی‌‌این‌همکاری،‌امکان‌ساخت‌و‌پیاده
 

های‌کلیدی‌تصاویر‌را‌با‌‌توانند‌ویژگ
‌را‌شی    ع ن ‌ماشیر ‌به‌برچسبت‌دقت‌بالا‌استخراج‌کرده‌و‌توسعه‌وظایف‌بینایی ‌.گذاری‌داده‌انجام‌دهند‌ر‌و‌با‌نیاز‌کمیر



2 LVMs  / پزشکی / هوش مصنوعی لبه    

021-88109330 
www.navak-ai.ir 0933-6889690 info@navak-ai.ir 

 

 (Use Case) نمونه کاربرد

‌دامنه‌یکی‌از‌پرکاربردترین‌سناریوها‌برای‌مدل هادی‌است.‌در‌این‌‌در‌صنعت‌نیمه (ADC) بندی خودکار عیوب طبقهمحور،‌‌های‌بینایی
‌نقص ‌و‌ناهنجاری‌سیستم، ‌به‌ها ‌و‌طبقه‌بندی مختلف دسته ۱۵یش‌از‌طور‌خودکار‌در‌ب‌های‌موجود‌روی‌ویفرها بندی‌‌شناسایی

 .شوند‌می

 :دستاوردهای مهم این راهکار

 ۹۰بیش‌از‌ :بندی دقت بالای طبقه٪‌‌ ‌انساین ‌با‌ارزیایی
 همخواین

  وی انسایز مورد نیاز ٪۶۰کاهش  برای‌بازرسی‌نی 
 ل کیفیت  و‌فرآیند‌تولید (QA) بهبود کنیی
 بدون‌افت‌عملکرد‌پذیری قابلیت مقیاس‌  برای‌توسعه‌در‌خطوط‌تولید‌بیشیر

‌

‌
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‌ ‌که‌منجر‌به ‌بوده ‌از‌تصاویر‌باکیفیت‌و‌تخصص‌کارشناسان‌حوزه شده‌‌تحلیل دقیق و قابل اعتماداین‌موفقیت‌حاصل‌استفاده
‌، ن ‌و‌طبقه‌بندی‌و‌تعریف‌دسته‌استقرار زودهنگاماست.‌همچنیر تر‌و‌کارآمدتر‌کرده‌‌بندی‌را‌بسیار‌شی    ع‌های‌واضح،‌فرآیند‌شناسایی

 .است

ات هوش مصنوعی لبه ز کت لیز   ای تجهی   شر

LEC-2290E 

 مجهز‌به‌NVIDIA® A2 Tensor Core GPU 
 ز ویدئو و داده در لبه شبکهمناسب‌برای‌  آنالی 
 ونقل، شهرهای هوشمند بهداشت و درمان، حمل :آل‌برای‌صنایع‌ایده 
 ده‌و‌امنیت ‌گسیر ‌صنعتر  TPM ‌دارای‌ورودی/خروجی
 در‌محیط‌‌مقاوم‌برای‌پردازشطراج‌ ن ‌‌های‌سنگیر  های‌صنعتر

EAI-I131 

 های‌‌مند‌از‌ماژول‌بهرهNVIDIA® Jetson Orin™ NX و‌‌Jetson Orin Nano™ 
 ‌ ‌ویدئویی

ن ‌و‌آنالیر ن ‌ماشیر  مناسب‌برای‌بینایی
 طراج‌بدون‌فن (Fanless) ‌  IP40 با‌درجه‌حفاظتر
 ده ‌کاری‌گسیر  رادگ + درجه سانتی ۷۵تا  -۴۰ :بازه‌دمایی
 از‌‌  Wi-Fi و LTE ، 5G Sub6پشتیباین
 2های‌متنوع:‌‌دارای‌درگاهx GbE PoEدو‌پورت‌، COMدو‌، USB 4و‌ DI/DO 
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 بندی جمع

‌دامنه‌مدل ‌این‌راهکارها‌با‌‌محور،‌آینده‌هوش‌مصنوعی‌در‌صنایع‌تخصصی‌را‌شکل‌می‌های‌بینایی ،‌دقت، شعت و کارایی بالادهند.
ل‌کیفیت‌ ‌ترکیب‌سخت‌را‌در‌صنایع‌مختلف‌متحول‌میفرآیند‌بازرسی‌و‌کنیر ‌  ای‌افزار‌قدرتمند‌لبه‌کنند. ن‌ لین ‌ماشیر  و‌پلتفرم‌بینایی

Landing AIو‌پیاده‌ ‌توسعه ‌پروژه‌، ‌شی    ع‌سازی ‌را ن ‌ماشیر ‌بینایی ‌داده‌های ‌و‌نیاز‌به ‌برچسب‌تر‌کرده ‌حداقل‌‌گذاری‌های ‌به ‌را شده
 .رساند‌می

‌



LEC-2290E Nvidia NGC-ready Edge AI Appliance 

With NVIDIA® A2 GPU Compatibility 

Features

Specifications

• Intel® Core™ i7 Processor (Coffee Lake) 

• NVIDIA® A2 GPU Card Support

• 2x DDR4 2133/2400 SO-DIMM, Max. 32GB

• 2x RJ45 GbE LAN, 4x PoE, 4x USB3.0, 6x COM Ports, 

   8x DI & 8x DO

• 2x Removable HDD/SSD External Slot w/ RAID, 1x mSATA

• 1x PCIe*16, 1x PCIe*4, 1x Mini-PCIe (PCIe + USB2.0) w/ 

   Nano-SIM, 1x B Key M.2 (PCIe + USB3.0) w/ Nano-SIM

•  Built-in TPM 2.0 & Optional IPMI Support

Processor System

CPU Intel® Core™ i7 Processor (Coffee Lake)

Frequency 3.2GHz/1.8GHz

Core Number 6/8

BIOS AMI 256Mbit SPI Flash BIOS

Chipset C246

Fanless

No

Memory

Technology DDR4 2133/2400 SO-DIMM

Max. Capacity 32 GB

Socket 2x 260-pin SO-DIMM

Graphic

Controller Intel® UHD Graphics 630

HDMI 2

Audio

Codec TSI 92HD73C HD

Interface 1x Mic-in, 1x Line-out

Ethernet

Controller 6x Intel i210IT

Speed 10/100/1000 Mbps

Interface RJ45

Storage

Type SATA III

Installation 2x Removable HDD/SSD External Slot w/ 
RAID 

I/O

Serial Port 6x D-sub 9, RS232/422/485

Digital I/O 1x Terminal Block Isolation, 8x DI (12V), 
8x DO (Sink Mode, 12V@100mA)

USB 2.0 -

USB 3.0 4x Type A

Power-On/Reset Button 1x Power-On, 1x Reset Button

Remote Power Switch 1x 2-pin Remote Power Switch

LED Power/Storage/LTE/Wifi

Expansion Interface

Mini-PCIe 1x Mini-PCIe (PCIe + USB2.0) w/ Nano-SIM

PCIe 1x PCIe*16 & 1x PCIe*4

M.2 1x B Key M.2 (PCIe + USB3.0) w/ Nano-SIM

Watchdog Timer

Watchdog Timer 1~255 Level Time Interval System Reset, 
Software Programmable

Power

Power Type ATX

Power Supply Voltage 9~30 VDC  

Connector 1x 4-pin Terminal Block

Power Consumption (Idle) 29.5W@ +12VDC-in (see *2)

Power Consumption (Full 
Load)

121.6W@ +12VDC-in (see *2)

Environment

Operating Temperature 0°C~40°C (Up To 35°C Based On NVIDIA 
Industrial Edge V2.5 Certified Program)

Storage Temperature -40°C~70°C

Relative Humidity 10%~90% (Non-condensing)

Vibration IEC 60068-2-64, 0.5Grms, random 5 ~500 
Hz, 40 mins/axis

Mechanical

Dimension (W x H x D) 275 x 115 x 225 mm

Construction Aluminum Extrusion & SGCC

Weight 6.2 KG

Mounting Wallmount

Driver Support

Microsoft Windows Windows 10 IoT 64bits Series
Ubuntu 18.10 64bit or Above
CentOS 7 or Above
Fedora 30 64bit or Above

Linux Kernel 3.12

Certification

EMC CE/FCC, Class A 
(To be acquired by early March, 2022)

Safety CB 62368 & 60950/UL 62368
(To be acquired by early March, 2022)
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LEC-2290E
Intelligent Edge Computing IPC With Intel® Core™ i7-9700TE, 32GB System Memory, mSATA 128GB & 2.5” 256GB SSD Storage, 240W 
AC/DC Adapter, Nvidia Tesla A2 GPU & Thermal Kit 

Dimensions (W x H x D) 275 x 115 x 225 mm (10.8” x 4.5” x 8.9”)

Ordering Information

Product I/O View
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EAI-I131 Industrial Grade AI Inference System For 5G Edge 

With NVIDIA® Jetson Orin NX/Nano      

Features
• NVIDIA® Jetson Orin NX/Nano  
• AI Performance Up To 100 TOPS
• Up To 1024-core NVIDIA CUDA GPU With 32 Tensor Cores
• Support For 4G LTE/ 5G Sub6 & WiFi

• 2x GigE IEEE 802.3 af PoE/ at PoE+ LAN, 2x USB 2.0, 1x 

HDMI,    2x RS232/422/485 (Optional COM2 For CAN 2.0)
• Support super mode Nvidia SDK 6.2
• TrustZone With Security Boot & OS Protected 

Specifications

Processor 
System

CPU

GPU

Memory

8-core 2.0GHz/6-core 1.5GHz  
NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU

Up To 1024-core NVIDIA Ampere 
Architecture  GPU With 16~32 Tensor Cores

Technology 128-bit/64-bit LPDDR5

Capacity

Ethernet

16/8/4 GB (By SKU)

Speed 10/100/1000 Mbps

Interface 2x GbE RJ45

PoE

Storage

GbE PoE LANs With Support For IEEE 
802.3af/at  PoE(+) Under Max. 30W 
(Surge Protection Up To 2KV)

Type M.2

Installation 

I/O

1x M.2 2280 M-Key NVMe (PCIe x4) default 
128G

COM 2x RS232/422/485

CAN

Audio

USB

Displa
y

Optional COM2 For CAN 2.0

Line-in, Line-out

2x USB2.0

1x HDMI 2.0A/B @ 4Kp60 With Screw 
Lock

DIO

Reset/Power

Expansion 
Interface

4x DI (Support PNP/ NPN / Dry Contact) 
&  4x DO (Support Dry / Sink), IEC 
61121-2,  24V With Maximum 200mA

1x Reset Button 1x Power Button

M.2

Fanless

Cooling

Process
or

1x M.2 304(5)2 B-Key Socket (USB 3.0) or 
5G Sub-6 With Dual SIM Socket Reserved
1x M.2 2230 E-Key Socket (USB2.0 & PCIe) 
for WiFi (By SKU)

Yes
(Fanless Design With Corrugated Aluminum)

Passive CPU Heatsink

Power

Power 
Type

ATX

Power Supply Voltage

Connector

Environment

Operating 
Temperature

Storage Temperature
System Power Input Rated DC 
12V

1x 2-pin Terminal Block

Relative Humidity

Miscellaneous

Internal RTC with Li  
Battery

TPM

Mechanical

Dimension (W x D x 
H)

Weight

Mounting

Driver Support

Linux

Security

TrustZone & Security  
Boot:

Certification

EMC
5%~90% Operating; 5%~95% Non-Operating

Yes

Onboard TPM 2.0

201 x 196 x 65mm

2.6 kg

Wallmount (Optional VESA mount),  Chassis 
With Intrusion Design

Linux Open Source On NVIDIA SDK

U-bootloader & OS Protected
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Ordering Information

Product I/O View

Dimensions (W x D x H) 201 x 196 x 65mm
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EAI-
I131A

EAI-
I131B

EAI-
I131C

EAI-
I131D

IPC With NVIDIA Jetson Orin NX (100 TOPs) With 16GB LPDDR5 Memory, 1x M.2 2280 M-Key  (PCIe x4) with NVMe 128G, 2x GbE 
PoE  LAN, 1x M.2 304(5)2 B-Key For 5G Sub6, 1x M.2 2230 E-Key For WiFi, 2x COM For RS232/422/485, 1x CAN 2.0 (Optional)

IPC With NVIDIA Jetson Orin NX (70 TOPs) With 8GB LPDDR5 Memory, 1x M.2 2280 M-Key (PCIe x4) with NVMe 128G, 2x GbE PoE 
LAN,   1x M.2 304(5)2 B-Key For 5G Sub6, 1x M.2 2230 E-Key For WiFi, 2x COM For RS232/422/485, 1x CAN 2.0 (Optional)

IPC With NVIDIA Jetson Orin Nano (40 TOPs) With 8GB LPDDR5 Memory, 1x M.2 2280 M-Key (PCIe x4) with NVMe 128G, 2x GbE 
PoE LAN,  1x M.2 304(5)2 B-Key For 5G sub6, 1x M.2 2230 E-Key For WiFi, 2x COM For RS232/422/485, 1x CAN 2.0 (Optional)

IPC With NVIDIA Jetson Orin Nano (20 TOPs) With 4GB LPDDR5 Memory, 1x M.2 2280 M-Key (PCIe x4) with NVMe 128G, 2x GbE 
PoE LAN,  1x M.2 304(5)2 B-Key For 5G sub6, 1x M.2 2230 E-Key For WiFi, 2x COM For RS232/422/485, 1x CAN 2.0 (Optional)

Edge Intelligent Enterprise


